
2024国际半导体技术暨应用展览会

产品名称 2024国际半导体技术暨应用展览会

公司名称 竖业展览-展览会信息

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市奉贤区立新路281-289号（单）1层（注册
地址）

联系电话 13681831609 13681831609

产品详情

2024第六届SEMI-e
深圳国际半导体技术暨应用展览会以“芯中有算，智享未来”为主题，守正创新向上进阶。

时间：2024年6月26-28日

地点：深圳国际会展中心

展示内容更为丰富，活动体验更加多元精彩，同时将聚合国际化资源，开设“3馆14区”，展会规模超60,
000㎡，预计将迎来800+企业盛装亮相，展品覆盖芯片设计、晶圆制造与封装、新型显示MIni/Micro-LED
、半导体专用设备、第三代半导体、电子元器件、机器视觉与传感器等全产业链，预计吸引60,000+观众
到场参观。除此之外，展会同期将结合行业热点推出主题活动40+，邀请近百位行业院士、企业代表、业
界大咖专题解码行业最前沿科技与思维，加速科研技术成果转换应用落地，全方位多角度推动中国半导
体产业高质量发展。
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